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摘要(译)

提供一种OLED基板及其封装方法和显示装置。一种封装OLED基板的方
法，包括：在基板上形成具有狭缝的功能层，在所述基板上形成像素限
定层和OLED器件，所述狭缝对应于所述像素限定层的图案位置;通过使
用功能层作为掩模来蚀刻像素限定层，以获得具有凹槽的像素限定层;在
具有凹槽和功能层的像素限定层上形成封装薄膜，以获得沉入凹槽中的
薄膜封装层。
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